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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS PIEZOELECTRIQUES A MONTAGE EN SURFACE
POUR LA COMMANDE ET LE CHOIX DE LA FREQUENCE -
ENCOMBREMENTS NORMALISES ET CONNEXIONS DES SORTIES —

Partie 3: Enveloppes métalliques

AVANT-PROPOS

La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalis ~lion ~or.posée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a ~our objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les dumaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Norn 2s internationales.
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité na.>n.l intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et no. gouvet rnementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI collabore étroi.»mer . av_c I'Organisation
Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées par accord.ent'C'es ('~ux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions technique = rer résentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné cue les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les documents produits se présentent sous la forme de recomm~=da. 2ns internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports technigues ou (uides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

Dans le but d'encourager I'unification internationale, les Comitc s na ionaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les '.ormes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la nc me Je la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cetic uerniere.

La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclar’ co..formz a I'une de ses normes.

L'attention est attirée sur le fait que certains (2. éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuzlle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifieé de tu'> droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CZ'6.237-3 a été établie par le comité d'études 49 de la CEl:
Dispositifs piézoélectriques el d’électriques pour la commande et le choix de la fréquence.

Cette Norme interna’io: ale doit étre utilisée avec la CEl 61240.

Le texte de ceti> norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

49/462/FDIS 49/472/RVD

Lo rappor. de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
aboud a l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

L'annexe A est donnée uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SURFACE MOUNTED PIEZOELECTRIC DEVICES
FOR FREQUENCY CONTROL AND SELECTION —
STANDARD OUTLINES AND TERMINAL LEAD CONNECTIONS —

Part 3: Metal enclosures

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardiz. t'on ~omarising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC . to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electron.: fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. T eir preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the suhiec® dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmenu.:! orgaizations liaising
with the |IEC also participate in this preparation. The |EC collaborates clos>ly v ith tie International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determin~< by asreement between the
two organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters expres. "as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since eac™ te :hnical committee has representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the form of recommendations for int :rnational use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guide. ard they are accepted by the National
Committees in that sense.

In order to promote international unification, IEC Nation~. Coi. mittees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent poss dle i1 their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the correspor..'"g national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The IEC provides no marking procedure to indicai» its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with cne Wt standards.

Attention is drawn to the possibility that s~in. of ...e elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be helc r_sponsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 6.2%7-3 has been prepared by IEC technical committee 49:
Piezoelectric and dielectric d~vices for frequency control and selection.

This International St=..dar.' shall be read in conjunction with IEC 61240.

The text of this.standai 1 is based on the following documents:

Fu.'

FDIS Report on voting
49/462/FDIS 49/472/RVD

information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

vating indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annex A is for information only.
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La CEI 61837 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Dispositifs
piézoélectriques a montage en surface pour la commande et le choix de la fréquence —
Encombrements normalisés et connexions des sorties:

— Partie 1: Encombrements des enveloppes en plastique moulées;

— Partie 2: Enveloppes en céramique;

— Partie 3: Enveloppes métalliques.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A cette
date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

e remplacée par une édition révisée, ou
¢ amendée.
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IEC 61837 consists of the following parts under the general title: Surface mounted
piezoelectric devices for frequency control and selection — Standard outlines and terminal
lead connections:

— Part 1: Plastic moulded enclosure outlines;

— Part 2: Ceramic enclosures;

— Part 3: Metal enclosures.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2005. At this date, the publication will be

e reconfirmed;
e withdrawn;
« replaced by a revised edition, or

« amended.
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INTRODUCTION

La demande de dispositifs @ montage en surface (DMS) pour la commande et le choix de la
fréquence augmente chaque année et la CEl 61240 a été établie pour répondre a ces besoins.
Actuellement, la préparation de plusieurs normes couvrant les encombrements et connexions
des sorties des dispositifs a montage en surface, reposant sur les régles générales données
dans la CEIl 61240, s'est révélée nécessaire.

Aprés une importante discussion pendant la réunion tenue & Rotterdam, le CE 49 a décidé
d'étudier séparément les encombrements des dispositifs a montage en surface disponibles,
selon le matériau utilisé pour I'enveloppe. Une distinction est faite entre

— les enveloppes en plastique moulées, qui font I'objet de la CEIl 61837-1;

— les enveloppes en céramique qui font I'objet de la CEIl 61837-2, et

— les enveloppes métalliques qui font I'objet de la présente norme.
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INTRODUCTION

The demand for surface-mounted devices (SMD) for frequency control and selection
increases every year and IEC 61240 has been prepared in response to this demand. It has
been necessary to prepare separate standards covering individual SMD outlines and terminal
lead connections based on the general rules in IEC 61240.

After considerable discussion on this matter at the TC 49 meeting in Rotterdam, it has been
decided that the individual SMDs available should be separated into three parts depending on
the material used to fabricate the enclosure. A distinction is made between

— plastic moulded enclosures which are dealt with in IEC 61837-1;

— ceramic enclosures which are dealt with in IEC 61837-2; and

— metal enclosures which are dealt with in this standard.
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DISPOSITIFS PIEZOELECTRIQUES A MONTAGE EN SURFACE
POUR LA COMMANDE ET LE CHOIX DE LA FREQUENCE —
ENCOMBREMENTS NORMALISES ET CONNEXIONS DES SORTIES -

Partie 3: Enveloppes métalliques

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEIl 61837 est applicable aux enveloppes métalliques normalisécs et
connexions des sorties des dispositifs a montage en surface pour la commande et le chix e
la fréquence et elle est basée sur la CEI 61240.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par <uite 2 la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de..a CEIl 61837.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisin..= ac-ces publications ne
s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fonde s su’ la présente partie de
la CEl 61837 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les exitions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-aprés. Pour les référenc=s non datées, la derniére édition
du document normatif en référence s’applique. Les membras 2 la CEI et de I'lSO possedent
le registre des Normes internationales en vigueur.

CEIl 61240:1994, Dispositifs piézoélectriques — Prérarction des dessins d'encombrement des
dispositifs a montage en surface pour la comm.nde et le choix de la fréquence — Reégles
générales
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SURFACE MOUNTED PIEZOELECTRIC DEVICES
FOR FREQUENCY CONTROL AND SELECTION —
STANDARD OUTLINES AND TERMINAL LEAD CONNECTIONS —

Part 3: Metal enclosures

1 Scope

This part of IEC 61837 deals with standard outlines and terminal lead connections as they
apply to SMDs for frequency control and selection in metal enclosures and is based on
IEC 61240.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 61837. For dated references, subsequent
amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to
agreements based on this part of IEC 61837 are encouraged to investigate the possibility of
applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated
references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC
and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 61240:1994, Piezoelectric devices — Preparation of outline drawings of surface mounted
devices (SMD) for frequency control and selection — General rules





